>> POLYACETAL ([statisch ableitendes POM]

SEMITRON® ESd 225

QUADRANT

ENGINEERING PLASTIC FRODUCTS

TECHNISCHES DATENBLATT ‘

SEMITRON ESd 255
fordertechnische Anwendungen geeignet ist.

ist ein statisch ableitender Werkstoff auf Polyacetalbasis, der

hervorragend fir

Diese Material ist ebenfalls eine ausgezeichnete Wahl fir

Haltevorrichtungen, die zur Beférderung von Silizium-Wafern im Fertigungsverfahren oder zur Herstellung von

Festplatten eingesetzt werden.

Physikalische Eigenschaften (Richtwerte ®

EIGENSCHAFTEN Prifmethoden Einheiten WERTE
Farbe - - beige
Dichte 1SO 1183-1 glcm® 1,33
Wasseraufnahme:

- nach 24/96 h Lagerung im Wasser von 23 °C (1) 1SO 62 mg 392/705

1SO 62 % 5/9

- bei Séttigung im Normalklima 23 °C / 50 % RF - % 08

- bei Séttigung im Wasser von 23 °C - % 10
Schmelztemperatur (DSC, 10 °C/min) 1SO 11357-1/-3 °C 165
Glasiibergangstemperatur (DSC, 20 °C/min) - (2) 1SO 11357-1/-2 °C Ay
Warmeleitfahigkeit bei 23 °C - W/(K.m) il
Thermischer Langenausdehnungskoeffizient: -

- mittlerer Wert zwischen 23 und 100 °C - m/(m.K) 150 x 10° ./

- mittlerer Wert zwischen 23 und 150 °C - mi(mKy__ -

- mittlerer Wert oberhalb 150 °C m/(m.K)
Warmeformbestandigkeitstemperatur: .

- Methode A: 1,8 MPa 1SO 75-1/-2 °C

Obere Gebrauchstemperaturgrenze in Luft:
- kurzzeitig (3) -
- dauernd: wahrend mindestens 20.000 h (4) -
Untere Gebrauchstemperatur (5) -
Brennverhalten (6):
- "Sauerstoff-Index"
- nach UL 94 (Dicke 1,5/ 3 mm)

Mechanische Eigenschaften bei 23 °C

Zugversuch (7):

ISO4589 142 % ;

- Streckspannung / Bruchspannung (8) T 18052712 / OSP /38
- Zugfestigkeit (8) ISO 527-1/-2" 38
- Bruchdehnung (8) 15
- Zug-Elastizitdtsmodul (9) B 1500
Druckversuch (10): R
- Druckspannung bei 1/2 % nomineller Stauchung (9) 12,5122
Charpy Schlagzahigkeit (11) 1SO.179- 1/1‘eU kd/im? ohne Bruch
Charpy Kerbschlagzahigkeit, ISO 179-1/1eA kd/im? 8
Kugeldruckharte (12) “_1SO 2039-1 N/mm? 70
Rockwellharte (12) ISO 2039-2 - R 106
Elektrische Eigenschaften bei 23 °C
Durchschlagfestigkeit (13) IEC 60243-1 kV/mm -
Spezifischer Durchgangswiderstand l |EC 60093 Ohm.cm 10°-10 "
Spezifischer Oberflachenwiderstand ANSI/ESD STM 11.11  Ohm/sq. 10°-10 "
Dielektrizitatszahl €, : - bei-100 Hz IEC 60250 -
- bei 1 MHz // IEC 60250 -
Dielektrischer Verlustfaktor tan &: - bei 100 Hz 11 IEC 60250 -
- bei 4 MHz i IEC 60250 -
Vergleichszahl der Kriechwegbildung (CTI) ™ EC 60112 -

Note: 1 g/cm? = 1000 kg/m? ; 1 MPa = 1 N/mm2 ; 4.KV/mm = 1 MV/m. OSP: ohne Streckpunkt

VERFUGBARKEIT
Rundstabe: @ 4,76-101,60 mm - Platten: Dicken 6,35-50,80 mm

SEMITRON® ist ein registriertes Warenzeichen der Quadrant Gruppe.

Legende:
(1) Nach Verfahren 1 der ISO 62 und durchgefuhrt an Scheiben & 50 x
dmm. -

(2)  Fiirdiese_Eigenschaft sind nur, We e 1
teilkristalline-Materialien aufgefiihrt:” -
(3)  Giltigbei. nur einigen Stunden Températurbeanspruchung fiir
Anwendungen. wobei kelné oder nur geringe  mechanische
Belastungen auftreten

___'_amorphe und nicht fiir

'_(_4.)_: _\Temperaturbelastbarkert uber mmdestens 20.000 Stunden. Nach

../ dieser Zeitspanne ist die: Zugfesﬂgkelt - gemessen bei 23 °C - aul

. <zirka 50 % des’Ausgangswertes abgefallen.

“ Die hier aufgefﬂhrte obere Gebrauchstemperaturgrenze ist alsc
basiert auf den-au efenden thermisch-oxidativen Abbau, der eine
Verringerung ; desEigenschaftenniveaus hervorruft. Die hochst-
zulassige Gebrauchstemperatur ist jedoch in vielen Féllen in erster
Linie’ (abhéngig”von Dauer und GroRe der bei Warmeeinwirkung

auftretenden mechanischen Beanspruchungen.

(5) “Mit ~Riicksicht auf den Rickgang der Schlagzéhigkeit mit

" abnghmender Temperatur, wird die untere Gebrauchs-
‘femperaturgrenze in der Praxis besonders durch die Grofe der aul
__das Material einwirkenden StoRbeanspruchungen bestimmt. Der hiet
“aufgefiihrte  Wert ist auf ungiinstigen StoRbeanspruchungs-
bedingungen basiert und soll folglich nicht als die absolute praktische
Grenze betrachtet werden.

Zu beachten ist, dass aus diesen abgeschatzten, den
Werkstoffblattern ~ der  Rohstofflieferanten  sowie  anderen
Publikationen entnommenen Werten, auf keinen Fall auf das
Brandverhalten des Materials in einem wirklichen Brandfall
geschlossen werden darf. Fir die SEMITRON ESd 225 Halbzeuge
liegt keine ‘UL File Number’ vor.

(7)  Probekdrper: Typ 1B

(8)  Priifgeschwindigkeit: 50 mm/min [gewahit nach ISO 10350-1 in
Abhangigkeit der Versagensart des Materials (zah oder spréde)).
Priifgeschwindigkeit: 1 mm/min.

Probekérper: Zylinder & 8 x 16 mm

Benutztes Pendelschlagwerk: 4 J.

Gemessen an 10 mm dicken Probekdrpem.

Elektrodenanordnung: zwei koaxiale Zylinder @ 25 / @ 75 mm ; in
Transformatorendl nach IEC 60296 ; gemessen an 1 mm dicken
Probekdrpern.

Diese Tabelle soll eine wertvolle Hilfe bei der Werkstoffauswahl sein.
Die hier aufgefihrten Daten liegen im normalen Bereich der
Eigenschaften von trockenem Material. Sie stellen jedoch keine
zugesicherten Eigenschaftswerte dar und sollen nicht zu
Spezifikationszwecken oder als alleinige Grundlage fiir
Konstruktionen herangezogen werden.
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